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Artikelnummer 999778260

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

Netzwerk Gigabit Ethernet

Speicherschnittstellen SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Se, PCle 3.0 -anschlussstellen: 1 x Ultra M.

Bereitgestellte Schnittstelle - 1 x PS/2-Tastatur/-maus, 1 x DisplayPort, 4 x USB 2.0, 1 x Audio Line-Out - Mini-

Schnittstellen Klinkenstecker, 1 x LAN (Gigabit Ethernet), 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Mikrofon - Mini-
Klinkenstecker, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker

Max. unterstiitzte Anzahl 1

Erweiterungssteckplatze - 1 x CPU, 1 x PCle 3.0 x1, 2 x DIMM 288-polig, 1 x PCle 4.0 x16, 1 x Ultra M.2 (2242/2260/2280

Erweiterungssteckplatze M.2 Slot m

Chipsatz Intel H610

RAM-Steckpléatze 2 DIMM-Steckplatze

Stromanschlisse ATX12V-Stecker, 8-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig

Speicher Ultra M.2 socket, Serial ATA-600

Max. unterstitzte GrolRe 64 GB

Audioausgang - Typ Soundkarte

Leistungsmerkmale Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0

Netzwerkcontroller Realtek RTL8111HN

Massenspeicher-Schnittstellen 4 x SATA-600, 1 x Ultra M.2
Unterstitzte RAM-Technologie DDR4 SDRAM

Interne Schnittstellen 1 x Audio - Stiftleiste, 2 x USB 2.0 - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x SPI - Stiftleiste
Hauptplatine - Formfaktor Micro ATX

Unterstitzte RAM- 3200 MHz

Geschwindigkeit

Prozessorsockel LGA1700-Sockel

Seite 1



Datenblatt zu ASRock H610M-HDV/M.2 - 2.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - H610 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-
Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Weitere Bilder

HEION-HOV/MZ
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